Cooler Master termalni pasta na CPU
HTK-002, tep. vodivost 0.8 W.m, 2g, bila

cena vc¢ DPH: 88 K¢
cena bez DPH: 73 K¢
Kod zbozi (ID): 17386
PN: HTK-002-U1-GP
Zaruka: 24 mésicl

Teplovodiva bila pasta zlepSujici prenos tepla mezi Cipem a chladicem, ktera tak
snizuje jeho teplotu, prodluzuje zZivotnost a prispiva k vétsi stabilité. Pastu je nutné
nanaset ve velmi tenké vrstvé a pouze na mista prfimého styku Cipu s chladicem.
Parametry a specifikace: Barva:Bild Zivotnost: 24 mésicll Tepelna
vodivost:0,8 W/mK

<p dir="Itr"><span style="font-family: Verdana; color: #4a494a; font-size: xx-
small;">Teplovodiva bila pasta zlepsujici prenos tepla mezi ipem a chladicem,
ktera tak snizuje jeho teplotu, prodluzuje zivotnost a prispiva k vétsi stabilité. Pastu
je nutné nanaset ve velmi tenké vrstvé a pouze na mista primého styku Cipu s
chladicem.

<strong>Parametry a specifikace:</strong><strong>
</strong><strong>Barva:</strong><strong></strong>Bila

<strong>Zivotnost:</strong>
24 mésicl

<strong>Tepelnd vodivost:</strong><strong></strong>0,8 W/mK</span></p>
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